
证券代码：002463                                                          证券简称：沪电股份 

沪士电子股份有限公司 

2021 年 4 月 2 日投资者关系活动记录表 

                                                            编号：2021-0402-003 

投资者关系活动类别 

 

特定对象调研      □分析师会议   □媒体采访    □业绩说明会 

□新闻发布会        □路演活动     □现场参观  □电话会议 

参与单位名称 民生证券股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司、上海德汇集团有限公司、

中庚基金管理有限公司 

时间 2021 年 4月 2 日 上午 11:00-12:00 

地点 公司会议室 

上市公司接待人员姓名 李明贵、钱元君 

投资者关系活动主要内

容介绍 

 

一、简要介绍了公司2020年度整体经营情况，2020年，公司整体实现营业

收入约74.60亿元，同比微幅增长约4.65%；公司PCB业务毛利率同比也微幅增加

约0.73个百分点；实现归属上市公司股东的净利润约13.43亿元，同比增长约

11.35%。 

二、介绍了市场情况及公司规划： 

2020年，企业通讯市场板占公司PCB收入约75%，汽车板约18%。 

1、企业通讯市场板业务 

从中长期来看，5G通信建设的总趋势不会改变，猜测发达国家在疫情结束

后为了刺激经济恢复正常，会加大基础设施的建设力度。5G通讯基础设施的建

设被许多国家视为下一世代高新技术竞争的关键平台，应该不会缺席。唯一令

人些许担忧的是，半导体供应紧缺，是否能够跟上全球5G建设需求。不过大多

数客户都已认识到这个风险，做出相应准备。因此公司对2021年5G建设保持谨

慎乐观。此外随着越来越多的信息数据被生成并以更高的速度移动到越来越多

的地方，新一代高速网路设备、数据存储、高速运算服务器、人工智能等新兴

市场领域有望持续稳健成长。 

2、 汽车板业务情况 

随着越来越多的电子技术应用到汽车系统，汽车电子已成为衡量现代汽车

水平的重要标志，其对汽车板性能和可靠性的要求不断提高，汽车板产业渐变

之中蕴涵无限机遇，每辆车所含PCB比率也在持续增长，公司也将持续聚焦，适

度扩产，稳步前进，保持并扩大竞争优势，以满足客户的需求。 

目前全球芯片短缺是个严重问题，但对公司整体汽车板销售额目前未看到



负面影响，我们会持续关注客户的需求变化。 

3、半导体芯片测试板 

半导体芯片测试板的市场对公司来说是个全新的领域，在新厂建设完毕后，

公司希望在5年内追上该领域的先进同行，并在技术水平上进入第一梯队。 

三、公司近期部分原材料面临价格上涨，这也是全行业面临的压力。公司

原物料供货渠道畅通、供应相对充足。公司和供应商、客户保持紧密的联系，

并采取技术工艺创新、产品结构优化等多种手段，共同积极应对成本上涨的风

险。 

四、公司密切关注中美贸易争端发展状况，并与客户持续进行沟通，共同

协商解决方案。目前公司主要还是依靠提升自身竞争力来应对，一方面通过加

大与战略伙伴的合作力度，探寻灵活的合作模式，建立互惠互利的战略合作关

系，强化公司在核心产品市场的战略优势；另一方面，通过强化高端产品竞争

优势，提高客户黏着度，降低客户移转产地的意愿。 

注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、

准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。 

附件清单（如有） 无 

日期 2021 年 4月 2 日 

 


